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Seat No.: ________                                                           Enrolment No.___________ 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
Diploma Engineering - SEMESTER–III • EXAMINATION – SUMMER • 2015 

Subject Code: 3335803 Date: 11-05-2015        
Subject Name: Image Carrier 
Time: 02:30 pm - 05:00 pm Total Marks: 70 
Instructions: 

1. Attempt all questions. 
2. Make Suitable assumptions wherever necessary.  
3. Figures to the right indicate full marks.  
4. Use of programmable & Communication aids are strictly prohibited.  
5. Use of only simple calculator is permitted in Mathematics.  
6. English version is authentic. 

 
Q.1  Answer any seven out of ten. દશમાથંી કોઇપણ સાતના જવાબ આપો. 14 

 1.  What is Contact Angel?  
 ૧. કોન ટ્�ક �ગલ એટલે �?  

 2. How ideal distance between Light Source and Vaccume frame is calculated?   
 ૨. લાઇટ સોસર્ અને વે�ુમ ફ્ર�મ વચ્ચેના આદશર્ �તરની ગણતર� ક�વી 

કરવામા ંઆવે છે? 

 

 3. Why and where hard metals are selected as an image carrier in Printing?  
 ૩. િપ્રન્ માટ�ના ઇમેજ ક�ર�યરમા ંકયા ંઅને શા માટ� સખત ધા�નુી પસદંગી 

કરવામા ંઆવે છે? 

 

 4. Define meaning of Anodizing.  
 ૪. એનોડાઇઝ�ગનો અથર્ સમ�વ.  

 5. Which are the purposes of Graining?  
 ૫. ગ્રેઇન કરવા પાછળના હ��ઓુ કયા ંકયા ંહોય છે?  

 6. Which are the various Graining methods?  
 ૬. ગ્રેઇન કરવાની િવિવધ પદ્ધિતઓ કઇ કઇ ?  

 7. Define meaning of Gripper Margin.  
 ૭. �ગ્ર માજ�નનો અથર્ સમ�વ.   

 8. Define meaning of Gutter Margin  
 ૮. ગટર માજ�નનો અથર્ સમ�વ.  

 9. Write down purposes for selecting Aluminum as an Image Carrier.  
 ૯. એલ્�ુમીનીયને ઇમેજ ક�ર�યર તર�ક� પસદં કરવાના હ��ઓુ લખો.  

 10. Define the meaning of Landscape and Portrait.  
 ૧૦. લેન્સ્ક�પ અને પોટ્ર�ઇટનો અથર્ સ.  

    Q.2 (a) Explain about Mechanical Graining process. 03 
પ�. ર (અ) ગ્રેઇન�ગ કરવાની મીક�નીકલ પદ્ધિત િવષે સ. ૦૩ 

  OR  
 (a) How one can know that proper pressure is achieved between film and plate in 

Printing Down Frame. 
03 

 (અ) િપ્રન્ટ�ગ ડાઉન ફ્ર�મમાં પ્લેટ અને �ફલ્મ વચ્ચે બરોબર પ્રેશર મળ� ગ� ૦૩ 
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�ણકાર� કોઇ ક�વી ર�તે મેળવી શક� છે? 
 (b) Write down factors which are considering during Graining. 03 
 (બ) ગ્રેઇન�ગ કરતા સમયે ધ્યાનમાં લેવામાં આવતા �ુદ્દા. ૦૩ 
  OR  
 (b) Write down about ideal Environment Condition for Plate Making 

Department.  
03 

 (બ) પ્લે મેક�ગ િવભાગ માટ�ના આદશર્ વાતાવરણ િવષે લખ. ૦૩ 
 (c) Write down need of Anodizing on Aluminum Plate. 04 
 (ક) એલ્�ુમીનીયમ પ્લેટ પર એનોડાઇઝ�ગ કરવાની જ�ર�યાતો લ. ૦૪ 
  OR  
 (c) Explain storing method of Processed Films and Plates. 04 
 (ક) પ્રોસેસ કર�લી પ્લેટ અને �ફલ્મની �ળવણી કરવાની પદ્ધિત. ૦૪ 
 (d) Write down points considering during selection of Imposition Scheme. 04 
 (ડ) ઇમ્પોઝીશન કરતા સમયે ધ્યાનમાં લેવામા આવતા �ુદ્દાઓ. ૦૪ 
  OR  
 (d) Explain about work and Turn Imposition Scheme in short. 04 
 (ડ) વકર એન્ડ ટનર્ ઇમ્પોઝીશન પદ્ધિત િવષે �ૂંકમાં . ૦૪ 
    Q.3 (a) Compare between Positive Working Plate and Negative Working Plate. 03 

પ�. 3 (અ) પોઝીટ�વ વક�ગ પ્લેટ અને નેગેટ�વ વક�ગ પ્લેટ વચ્ચે સરખામણી . ૦૩ 
  OR  
 (a) Write down needs of Imposition Software. 03 
 (અ) ઇમ્પોઝીશ સોફટવેરની જ�ર�યાતો લખો. ૦૩ 
 (b) List down types of Whirler. Explain any one in detail. 03 
 (બ) વલર્રના પ્રકારની યાદ� બન. કોઇપણ એક િવષે િવસ્ �ૃતમાં સમ�વ. ૦૩ 
  OR  
 (b) Explain about Step and Repeat Machine. 03 
 (બ) સ ટ્� એન્ડ ર�પીટ મશીન િવષે સમ�વ. ૦૩ 
 (c) List down different Light Sources.  Explain about Pulsed Xenon lamp. 04 
 (ક) �ુદા �ુદા લાઇટ સોસર્ની યાદ� બનાવ. પ્લસડ �નન લેમ્પ િવષે સમ�. ૦૪ 
  OR  
 (c) Write down Steps for making Positive PS Plate.  04 
 (ક) પોઝીટ�વ PS પ્લેટ બનાવવાના તબ�ાઓ લખ. ૦૪ 
 (d) Explain Complete Plate Making procedure of Wipe on Plate. 04 
 (ડ) વાઇપ ઓન પ્લેટ બનાવવાની સ�ુણર્ પદ્ધિત સ. ૦૪ 
  OR  
 (d) Describe process of Making Screen by Direct Process. 04 
 (ડ) સ્ક્ બનાવવાની ડાયર�ક્ટ પદ્ધિત િવષે વણર્ન. ૦૪ 
    Q.4 (a) Explain procedure of making of Sheet Photopolymer Plate. 03 

પ�. ૪ (અ) શીટ ફોટોપોલીમર પ્લેટ બનાવવાની પદ્ધિત િવષે સમ. ૦૩ 
  OR  
 (a) Differentiate between Sheet Photopolymer and Liquid Photopolymer. 03 
 (અ) શીટ ફોટોપોલીમર અને લીકવીડ ફોટોપોલીમર વચ્ચે તફાવત સમ�વ. ૦૩ 
 (b) Write down process of Image Removal in PS Plate with steps. 04 
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 (બ) PS પ્લેટમાં ઇમેજન �ૂર કરવાની પ્ર�ક્રયા તબ�ાવાર. ૦૪ 
  OR  
 (b) Describe about different Sensitizing Materials. 04 
 (બ) સેન્સીટાઇઝ� મટ�ર�યલ િવષે વણર્ન કર. ૦૪ 
 (c) Explain points which are considering during ideal Room Layout. 07 
 (ક) આદશર �મ લેઆઉટ માટ� ધ્યાનમાં લેવામાં આવતા �ુદ્દાઓ સમ. ૦૭ 
    Q.5 (a) Draw a Classification chart of Offset Plates. 04 

પ�. ૫ (અ) ઓફસેટમા ંવપરાતી �ુદ� �ુદ� પ્લેટને િવભા�ત કરતો ચાટર્ દ ો. ૦૪ 
 (b) Draw a neat diagram of Auto Plate Processor and explain its working. 04 
 (બ) ઓટો પ્લેટ પ્રોસેસરની સ્વચ્છ આ�ૃતી દોર� તેની કાયર્પદ્ધ. ૦૪ 
 (c) Write down Advantages and Disadvantages of Auto Plate Processor. 03 
 (ક) ઓટો પ્લેટ પ્રોસેસરના ફાયદાઓ અને ગેરફાયદાઓ . ૦૩ 
 (d) Explain making procedure of Gravure Cylinder by Carbon Tissue Method. 03 
 (ડ) કાબર્ન ટ�સ્�ુ પદ્ધતીની મદદથી ગ્રેવ્યોર સીલીન્ડર બનાવવાની ર. ૦૩ 
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